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 株式会社本田技術研究所とのダイヤモンドデバイス用材料の 

共同研究契約の締結予定時期変更に関するお知らせ 

 

当社は、2026年３月26日付「株式会社本田技術研究所とのダイヤモンドデバイス用材料の共同研究

を実施するための意向確認書締結に関するお知らせ」で開示しました同社との共同研究契約の締結予

定時期を変更いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

意向確認書の締結後、共同研究契約締結に向けて株式会社本田技術研究所と、共同研究の対象、

研究の進め方、双方の分担等について協議を進めてまいりました。現在、最終的に締結する契約

書の精査及び条文の調整を継続しており、これに伴い共同研究契約の締結予定時期を変更するこ

とといたしました。なお、意向確認書で示しました本共同研究の推進に対する双方の方針に変更

はございません。 

 

２．変更の内容 

 変更前 変更後 

共同研究契約締結予定時期 2026年８月末 2026年10月末 

 

３．今後の見通し 

本件による2027年３月期連結業績への影響は軽微であると考えております。今後、開示すべき

事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。 

 

以 上 


